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证券代码：300656                证券简称：民德电子                公告编号：2023-041 

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 

一、重要提示 

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监

会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 

非标准审计意见提示 

□适用 不适用 

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 

□适用 不适用 

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□适用 不适用 

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 民德电子 股票代码 300656 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 高健 陈国兵 

电话 0755-86329828 0755-86329828 

办公地址 
深圳市南山区高新区中区科技园工业

厂房 25 栋 1 段 5层（1）号 

深圳市南山区高新区中区科技园工业

厂房 25 栋 1 段 5层（1）号 

电子信箱 ir@mindeo.cn ir@mindeo.cn 

2、主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

□是 否 

 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期

增减 

营业收入（元） 183,203,644.29 204,149,267.79 -10.26% 

归属于上市公司股东的净利润（元） 13,680,571.08 32,176,673.84 -57.48% 

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

利润（元） 
11,825,793.99 28,396,547.82 -58.35% 

经营活动产生的现金流量净额（元） 37,542,518.13 45,517,592.55 -17.52% 

基本每股收益（元/股） 0.0792 0.1886 -58.01% 

稀释每股收益（元/股） 0.0792 0.1886 -58.01% 

加权平均净资产收益率 1.17% 3.26% 减少 2.09 个百分点 
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 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度

末增减 

总资产（元） 1,705,214,689.40 1,532,569,199.94 11.27% 

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,166,181,307.59 1,145,453,780.08 1.81% 

3、公司股东数量及持股情况 

单位：股 

报告期末普通

股股东总数 
9,308 

报告期末表决权恢复的优先

股股东总数（如有） 
0 

持有特别表决权股份的股东总

数（如有） 
0 

前 10 名股东持股情况 

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件的

股份数量 

质押、标记或冻结情况 

股份状态 数量 

许香灿 境内自然人 13.18% 22,758,937 0   

许文焕 境内自然人 12.40% 21,408,351 16,056,264 质押 8,036,085 

易仰卿 境内自然人 9.51% 16,416,971 12,312,728 质押 4,664,000 

黄效东 境内自然人 8.52% 14,709,807 11,660,000 质押 1,276,000 

新大陆数字技术

股份有限公司 

境内非国有

法人 
6.80% 11,740,617 0   

黄强 境内自然人 4.66% 8,041,985 0   

罗源熊 境内自然人 2.72% 4,688,172 3,516,129 质押 1,962,400 

中国建设银行股

份有限公司－前

海开源公用事业

行业股票型证券

投资基金 

其他 2.28% 3,931,504 0   

谢刚 境内自然人 2.22% 3,839,508 0   

中国工商银行股

份有限公司－前

海开源新经济灵

活配置混合型证

券投资基金 

其他 2.09% 3,605,407 0   

上述股东关联关系或一致行

动的说明 

许香灿先生和许文焕先生系父子关系，合计持有公司 25.58%的股权，为公司的控股股

东和实际控制人。 

前 10 名普通股股东参与融资

融券业务股东情况说明（如

有） 

公司股东谢刚除通过普通账户持有公司股票 941,456 股，还通过长城证券公司信用交易

担保证券账户持有公司股票 2,898,052 股，实际合计持有 3,839,508 股。 

公司是否具有表决权差异安排 

□是 否 

4、控股股东或实际控制人变更情况 

控股股东报告期内变更 

□适用 不适用 

公司报告期控股股东未发生变更。 

实际控制人报告期内变更 

□适用 不适用 

公司报告期实际控制人未发生变更。 
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5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 

公司报告期无优先股股东持股情况。 

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 

□适用 不适用 

三、重要事项 

本报告期内，公司主营业务收入主要来源于条码识别业务和半导体业务。报告期内，公司实现总营业收入 18,320.36 

万元，较上年同期减少 2,094.56万元，同比减少 10.26%；实现归属上市公司股东的净利润 1,368.06万元，较上年同期减

少 1,849.61万元，同比减少 57.48%；经营活动产生的现金流净额 3,754.25 万元，较上年同期减少 797.51万元，同比减少

17.52%。 

报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期减少 1,849.61万元，同比减少 57.48%，主要原因系：（1）

得益于海外销售的高速增长，条码识别设备业务收入和利润相比去年同期增长，持续为公司贡献稳定现金流；（2）联营

企业广芯微电子与芯微泰克上半年均处于建设期，尚未产生收入，目前处于亏损状态；同时，受半导体市场低迷周期影

响，联营企业晶睿电子收入和净利润同比去年下滑，由此导致公司按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期明显减

少；（3）受（6英寸）晶圆代工产能迁移及半导体市场低迷周期影响，功率半导体设计公司广微集成上半年销售收入和

净利润有所减少；（4）因募集资金理财收益减少和银行借款利息费用增加，使得公司财务费用较去年同期增加。 

本报告期内，公司持续推进功率半导体 smart IDM 生态圈建设，产业链护城河不断拓宽：晶圆代工厂广芯微电子顺

利投产通线，超薄背道代工厂芯微泰克顺利封顶并预计将于今年四季度投产通线，参股晶圆原材料企业晶睿电子二期项

目及碳化硅外延项目顺利推进，晶圆代工产能将得到逐步释放。受（6英寸）晶圆代工产能迁移及半导体市场低迷周期

影响，功率半导体设计公司广微集成上半年销售收入有所减少；同时，广微集成在 12英寸晶圆代工厂生产的分离栅低压

场效应晶体管（SGT-MOSFET）销量逐季明显增长，产品系列不断丰富。本报告期内，公司信息识别及自动化产品业务

稳健发展，整体销售收入保持增长，且海外销售收入实现高速增长，产品迭代升级工作紧张有序推进。 
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